显微镜技术要求
1、性能要求：研究级正置显微镜，具有明场（BF）、偏光观察等观察方式。
2、显微镜镜体：
2.1光学系统：无限远校正光学系统，奇焦距离≤45.
2.2调焦：低位固定载物台通过物镜转盘聚焦，聚焦行程≥15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。
2.3照明装置：内置透射光柯勒照明器，白光LED光源，寿命≥20000小时。
2.4自动调光:具有自动调光功能,能够在转换不同物镜时，根据预设光线强度进行自动光亮度调节。
2.5物镜转盘：五孔物镜转盘，能配合主机实现自动调光。
2.6观察筒：具有超宽视野的三目目镜筒，视野数≥26,倾角30°，三档分光100%/0%、20%/80%、0%/100%,可根据使用环境自由调整.
2.7物镜： 2X物镜N.A≥0.01, 工作距离≥15mm
4X物镜N.A≥0.1, 工作距离≥18mm
10X物镜N.A≥0.25, 工作距离≥10mm
20X物镜N.A≥0.4, 工作距离≥1.0mm
40X物镜N.A≥0.65, 工作距离≥0.5mm
2.8目镜：10X超宽视场目镜，视野数≥26.
2.9 载物台：具有旋转装置和扭矩调节装置，具有单标本厚型标本夹

2.10聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A. 0.9。

3、图像系统:

3.1配置显微镜专用高分辨率数码相机

3.2最大图像分辨率：≥2000万

3.3成像芯片大小： ≥1英寸。
3.4 成像速度:≥45fps @2736×1824
3.5相机具有大容量图像缓存,缓存容量≥1Gb

3.6读出噪声：≤2.5e-
3.7光学接口：C型接口

3.8具有自动白平衡

4、图像分析软件

4.1软件具有以下功能：图像获取（包括实时预览、拍照、多点延时摄影等），自动刻度校准，用户自定义命名规则，自动将描述性数据保存于图像文件等。
4.2具有景深合成、大图像拼接等功能
4.3图像多参数测量，可自定义测量长度，面积，角度等数据。
4.4相机提供SDK开发包,支持后期软件开发.
4.5配套电脑工作站：CPU≥I5，内存≥8GB，硬盘≥2TB，显示器≥24寸。
5、质保期
质保期≥1年
